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极限参数（Ta=25℃）Absolute Maximum Rating(ta=25 ℃)

参数名称

Parameter
符号

Symbol
数值

Rating
单位

Unit

消耗功率

Consumed power
Pd

R 50
mWG 70

B 70

正向脉冲电流

Peak Forward current
IFP

R 80
mAG 80

B 80

正向工作电流

Forward working current
IF

R 20
mAG 20

B 20

反向电压

Reverse voltage
VR

R 5

VG 5

B 5
抗静电能力

Antistatic ability
ESD 2000 V

工作环境温度

Operating ambient temperature
Topr -40 ~ +85℃

储存环境温度

Storage ambient temperature
Tstg -40 ~ +85°C

焊接条件

Welding conditions
Tsol 回流焊（reflow soldering）：260°C，6s

手动焊（manual welding ）：300°C，3s

* 注： 脉冲宽度≤0.1ms，占空比≤1/10 * Note: Pulse width≤0.1ms, Duty≤1/10
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失效标准

Failure criteria

标准﹟

standard

项目

project

测试条件

Test conditions

失效标准

Failure criteria

﹟1

正向电压(VF)
Forward voltage (VF)
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1.

Storage

·本产品使用密封防潮抗静电袋包装，并附有干燥剂，未开封的产品有一年的保存时间。

Moisture proof and anti-electrostatic package with moisture absorbent material is used, to keep moisture to a

minimum.

· 开封前，产品须存放在温度不高于 30℃，湿度不高于 60%RH 的环境中。

Before opening the package, the product should be kept at 30℃ or less and humidity less than 60% RH, and be

used within a year.

· 开封后，产品须存放在温度不高于 30℃，湿度不高于 40%RH 的环境中，且应该在 168 小时（7 天） 内

使 用完。建议工作环境为温度不高于 30℃，湿度不高于 60%RH。

After opening the package, the product should be stored at 30℃ or less and humidity less than 40%RH, and be

soldered within 168 hours (7 days). It is recommended that the product be operated at the workshop condition of

30℃ or less and humidity less than 60%RH.

· 对于尚未焊接的 LED，如果吸湿剂或包装失效，或者产品没有符合以上有效存储条件，烘焙可以起到一定

的性能恢复效果。烘焙条件：（60±5）℃，持续24 小时。

If the moisture absorbent material has fade away or the LEDs have exceeded the storage time, baking treatment

should be performed based on the following condition: (60±5)℃ for 24 hours.

2.

Static Electricity

静电和电涌会导致产品特性发生改变，例如正向电压降低等，如果情况严重甚至会损毁产品。所以在使用时必须采取有效的

防静电措施。所有相关的设备和机器都应该正确接地，同时必须采取其他防止静电和电涌的措施。使用防静电

手环，防静电垫子，防静电工作服、工作鞋、手套，防静电容器，都是有效的防止静电和电涌的措施。

Static electricity or surge voltage damages the LEDs. Damaged LEDs will show some unusual characteristic

such as the forward voltage becomes lower, or the LEDs do not light at the low current. even not light.

All devices, equipment and machinery must be properly grounded. At the same time, it is recommended that

wrist bands or anti-electrostatic @
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3.

Design Consideration

设计电路时，通过 LED 的电流不能超过规定的最大值，同时，还需使用保护电阻，否则，微小的电压

变 化将会引起较大的电流变化，可能导致产品损℀℀电ↂ
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